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数据来源
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研究经历
2003年初，水清木华研究中心和北京邮电大学的七名研究人员，经过三个月深入搜集中国手机产业链的数百家企业有关数据和资料，翻译整理国外相关报告和文章；经过汇总分析研究，以及与业内专家的探讨交流，最终形成了《2004年中国手机产业链研究报告》。
2004年12月-2005年1月，本报告进行了第二次更新。

《2004-2005年中国手机产业链研究报告》系统全面地研究中国手机产业链，揭示中国手机设计公司、手机芯片和处理器、手机PCB板、手机用被动元件、手机用显示屏、手机外壳与按键、手机用连接器等相关产业的现状与未来趋势，对各主要厂家的实力背景、技术优势、财务状况、产品结构、生产能力、客户状况、联系方式、未来发展方向、在中国内地的投资设厂（设研发中心）情况，都尽力做全面的阐述。对于中国手机市场主要厂家的市场定位、经营模式与供应链、部分产品的设计来源、贴牌来源、生产资源、合作伙伴、主要代理商等方面，也做了详细的介绍。
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137表11-29  熊猫手机贴牌机与对应厂家及原形机型号对照表


138表11-30  首信手机贴牌机与对应厂家及原形机型号对照表


139表11-31  中兴通讯手机贴牌机与对应厂家及原形机型号对照表


140表11-32  大显手机贴牌机与对应厂家及原形机型号对照表


140表11-33  大显手机供应商一览表


141表11-34  中电通信手机贴牌机与对应厂家及原形机型号对照表


142表11-35  迪比特手机供应商一览表


144表11-36  联想手机贴牌机与对应厂家及原形机型号对照表


147表11-37  天时达手机贴牌机与对应厂家及原形机型号对照表


148表11-38  桑非手机贴牌机与对应厂家及原形机型号对照表


148表11-39  桑非供应商一览




三、手机设计内容示例——3.2.1 中电赛龙
网址：http://www.cecwireless.com.cn
中电赛龙是中电通信公司与赛龙(Cellon)公司合资创立，赛龙的总部位于美国加州，创立人是美籍华人孙景春。2001年8月，CECW收购了法国飞利浦手机研发中心，并籍此成为全球最大的独立手机产品研发中心。2002年9月，飞利浦对旗下手机业务进行重组，在保留飞利浦品牌机市场业务的同时，将位于法国Le Mans的手机研发中心转让给当时由中国电子控股子的中电赛龙。实际上CECW已经实际控制了Le Mans的手机研发中心。目前该公司有大约500名员工，法国、加拿大、中国北京、深圳有分支机构，曾经拥有韩国分支机构，不过后来因为管理困难，撤掉了韩国的分支机构。公司的北京部分主要担负产品集成、测试与认证、生产支持、客户支持、销售与市场、采购；法国部分负责GSM/GPRS平台与终端、UMTS开发等；美国硅谷部分担负模块、硬/软件平台、应用和TD-SCDMA； 
因为看好CECW的未来前景，英特尔、UT斯达康、日本软银、香港郭氏兄弟旗下新意网等风险投资者均对CECW加大投资，四者在CECW的股份已经超过50%，虽然中国电子仍然是第一大股东，但不能肯定将来还是第一大股东。
  CECW的主要客户来自飞利浦手机研究中心以前的客户，主要包括飞利浦、西门子（Xelibri）、华宝（康佳）、迪比特、海尔、波导、CECT。2003年，CECW设计的手机大约为700万部的销量。目前，中外客户比例是7：3。2003年主要客户和设计产品如下。通常都是大陆接单，法国出货。
	出货公司
	厂家
	型号

	法国Cellon  
	华宝（为康佳ODM）
	C879FM

	法国Cellon  
	华宝（为康佳ODM
	C908

	法国Cellon  
	 Xelibri
	X6

	法国Cellon  
	飞利浦
	CT 3508

	法国Cellon  
	飞利浦
	CT 5398

	法国Cellon  
	飞利浦
	XENIUM  9@9++

	法国Cellon  
	飞利浦
	630(海尔Z1000M)

	法国Cellon  
	飞利浦
	330

	法国Cellon  
	东信 
	ET 716

	法国Cellon  
	海尔
	Z1000

	法国Cellon  
	康佳
	R768

	法国Cellon  
	康佳
	R798

	法国Cellon 
	CECT
	Q500

	法国Cellon  
	CECT
	Q610

	法国Cellon  
	CECT
	Q618

	法国Cellon 
	CECT
	Q638

	法国Cellon 
	CECT
	Q200

	法国Cellon 
	CECT
	Q600

	法国Cellon 
	CECT
	Q747

	法国Cellon 
	Xelibri 
	X7

	法国Cellon  
	海尔
	Z3000

	法国Cellon 
	海尔
	Z8000


CECW的核心技术还是飞利浦早期拥有的，早期CELLON主要就是利用飞利浦的元件组成模块出货，不过因为竞争实力弱且经验不足，加上竞争激烈，早期CELLON也有少量自有品牌的手机出货。CECW是国内通信物理层研究实力最强的公司，也是唯一能够提供GSM模块的公司。 其研究重心为集成电路(IC, integrated circuit) 如基频带(BB, base band)、射频(RF)设计、整机电路(HW)、系统结构(SW)的整合及测试。

该公司网址：www.cecwireless.com.cn
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号电子城工业区M5西楼
邮编：100016 邮政信箱：707-27
Tel: 010-64349339| Fax: 010-84568718 
四、元器件内容示例——手机用被动元件市场的主要厂商


8.6.1  村田


村田制造所是世界第一大MLCC厂家，绝对的龙头地位，自从有MLCC以来，村田就一直保持世界第一，全球市场占有率从未低过20%，高端市场占有率更高，大约40%左右。村田是诺基亚一级供应商。
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   村田于1994年进驻中国大陆，于北京798厂合资建立北京村田电子有限公司，后来798厂更名为七星飞行电子公司，基本不参与公司管理，并且村田制造所是绝对控股。村田电子公司1997年初迁移到北京天竺空港开发区，4月后工序端头投产，7月包括混料、流延等在内的全工序投产，10月举行规模化生产开工典礼。产量一直高速成长。2003年上半年销售收入达2827万美元，利润大约为79万美元。
基本上北方所有的手机厂家除三星外，全部是采用村田的MLCC。
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	公司名称
	北京村田电子有限公司

	成立日期
	1994年7月

	注册资金
	3500万美元

	投资规模
	5000万美元

	股份比例
	村田制造所占93%，北京798厂占7%

	固定资产
	2000万美元

	2002年收入
	6200万美元

	2002年利润
	313万美元

	占地面积
	3.3万平方米

	建筑面积
	1万平方米

	职工人数
	150人

	技术人员
	40人

	月产能
	20亿只

	产品类型
	0402、0603、0805、1206

	联系人
	汤志强(副总经理)

	联系电话
	86-010-64568822

	传真
	86-010-64569945

	邮政编码
	101312

	地址
	北京市顺义县天竺空港开发区


在北京建立村田电子之后一年，村田电子在无锡也建立了生产基地，不过主要生产滤波器。
	公司名称
	无锡村田电子有限公司

	成立日期
	1995年10月

	注册资金
	1200万美元

	投资规模
	8700万美元

	占地面积
	10万平方米

	职工人数
	1200人

	主要产品
	千赫兹陶瓷滤波器、兆赫兹陶瓷滤波器、聚焦调整器、可变电阻器、AC电路用滤波器、PTC热敏电阻器、移动通讯设备用表面滤波器、多层贴片式滤波器

	传真号码
	0510-5281136

	邮政编码
	214028

	地址
	江苏省无锡市新加坡工业园行创一路123-125号地块


2001年，中国苏州高速发展的电子工业使村田再次投资中国，建立苏州村田，与北京村田遥相呼应，主要生产的就是手机用的0402型MLCC。但是产量相比北京小很多。
	公司名称
	苏州村田电子有限公司

	成立日期
	2001年7月

	投产日期
	2001年10月

	注册资金
	500万美元

	总投资
	2300万美元

	厂房面积
	1710平方米

	月产能
	10亿只（0402有6亿只）

	联系电话
	86-0512-66619111

	传真
	86-0512-66615090

	邮政编码
	215011

	地址
	苏州新区枫桥. 工业区华山路158-35号


 村田在手机生产中心都有销售处，中国也不例外，上海、天津、深圳分别有销售处。香港有村田分公司和生产基地，不过主要是精密机械和电子成品为主。
	
	村田上海
	村田天津
	村田深圳

	联系电话
	86-021-62700611
	86-022-24109755
	86-0755-83592664

	传真
	86-021-62700614
	86-022-24109753
	86-0755-83592069

	邮政编码
	200366
	300171
	518038

	地址
	上海市娄山关路85号东方国际大厦C座12楼
	天津河东区十一经路天星河畔广场2303室
	深圳福田保税区红花路1001号国际商贸中心2栋113-113B
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